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台灣經濟學會Facebook粉絲專頁致力於發佈台灣經濟學會相關活動訊

息以及議題分享，希望提供大眾一個接觸經濟學的途徑以及討論平台

，歡迎大家按讚追蹤！

https://www.facebook.com/taiwaneconomicassociation/

台灣經濟學會Facebook粉絲專頁

各位台灣經濟學會會員大家好：

    本期經濟瞭望深度的探討全球半導體產業的現況及台灣在地
緣政治中扮演的角色。隨著美中科技競爭持續升溫，台灣及其半
導體業界龍頭--台積電，屢屢成為國際注目的焦點，這既是台灣
的機會，也是未來的挑戰。首先，作者詳細探討美國對中國的「
選擇性脫鉤」策略，構築了中國半導體先進製程發展的限制。因
此，中國嘗試透過「超越摩爾」和「超越CMOS」的策略，研發
非矽基材料、微型晶片異質整合、矽光子技術和量子計算等先進
技術。同時，歐盟、韓國、日本和中國也都大力的推動產業政策
，強化半導體的研發。而在台灣，面對美、日、歐的市場需求，
台積電的佈局正顯示其在製程技術及應用方面的領先優勢。特別
值得注意的是，台積電的前十大客戶中，包括AMD、Nvidia與
Intel等七家是美國公司，其在GPU、高效運算、AI晶片、高階手
機等領域的優勢與台積電的技術密切相關。此外，當台灣的IC設
計公司如聯發科、瑞昱、聯詠在全球市場逐步崛起，他們的影響
力越來越大。作者也強調，台灣在半導體產業的領先地位，不僅
僅依賴台積電的技術，還包括IP、伺服器、散熱等各個領域的專
長。

    本期除了經濟瞭望外，也報導近期國內經濟相關系所的人事
動態和會員的榮譽事蹟，讓會員及各校的經濟系所更加了解彼此
，進而相互交流。而青年女性學者諮詢與學術研究經驗傳承報告
書亦提供會員們（特別女性會員）在學術生涯規劃的重要指引。
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經濟瞭望
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因地緣政治和美中科技戰，台灣和台積電已成為國際聚光燈焦點，
這是台灣的機運，也是挑戰。考量近兩年國內外新的發展雜沓而來，我
國需審慎規劃應對地緣政治衝突的台灣半導體業強本策略。

就國際而言，美國對中國採取「選擇性脫鉤」，甚至是「精準脫鉤
」策略，針對性地抑制中國在半導體先進製程的發展，但受美國技術封
鎖後，中國半導體產業突圍基本上採取兩種路徑：1.超越摩爾(More 
than Moore)：發展非矽材料、小晶片異質整合、矽光子等技術；2.超
越CMOS(Beyond CMOS)：如發展量子計算、新計算架構、新型記憶
體。

然而，「卡脖子」陰影其實也不限於中國，主要國家除了競逐半導
體先進製程之外，也紛紛加強推動半導體業相關部門的發展。例如，歐
盟已通過晶片法案(2023 Chips Act)，其副標題為Strengthening Eu-
rope’s Semiconductor Ecosystem，這意味著歐盟除了將推動晶片
外交(Chip Diplomacy)之外，還要加強整個半導體生態系的發展，以
確保某些領域的半導體技術能夠自主和健全發展。同樣地，韓國、日本
和中國也推出政策推動IC設計等相關領域的發展，例如韓國產業通商資
源部在2023年啟動全球Starfabless孵化項目(選定20家)，目標是培養
10家銷售額達1兆韓元(約7.57億美元)的IC設計業者。2023年日本半導
體發展策略之一為「強化IC設計能力」。這顯示IC設計也成為主要國家
必爭之地(詳見圖1)。

因應地緣政治台灣半導體業的強本策略

陳信宏
中華經濟研究院副院長

曹添旺 
中華經濟研究院董事長 
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資料來源:中經院國際所團隊(112/09)。
圖 1 IC 設計成為主要國家必爭之地

就國內而言，台灣半導體業正面著「Taiwan+」等議題，更精準
地說是「TSMC Taiwan+」。眾所周知，台積電正在美、日設廠，並也
將在德國設廠。其中，在美國亞利桑那廠導入3和5奈米先進製程，日本
熊本廠將以多種成熟製程為主；德國新廠也傳出偏成熟製程。這三地在
製程上的差異，與當地最終需求的國際競爭力息息相關。

半導體製程與應用領域有一定的對應關係。大體而言，目前先進製
程主要應用於GPU、高速運算、先進AI晶片、高階智慧手機、高階記憶
體等領域，因此台積電的前十大客戶中，有七家是美系廠商，合計占台
積電2021年營收約63%，且除了排名第一的Apple之外，其他六家都
是IC設計業者，包括AMD、Qualcomm、Nvidia、Broadcom、
Intel。成熟製程則主要應用於車用、消費電子等領域。因此，台積電在
美、日、歐的設廠投資可能與當地產業形成差異化的產業聚落，這與當
地最終需求的國際競爭力息息相關。另一方面，歐盟（及日本）缺乏半
導體先進製程的主因可能在於，在相關終端需求產業的競爭力不足；反
之台美長期在這些領域的結構性合作強化了美國的競爭力。

在2023年台灣半導體協會也發表「台灣IC設計產業政策白皮書」
，指出中國業者正擴充IC設計領域版圖、擴大與台廠競爭，進而呼籲政
府重視IC設計產業的發展。儘管台灣目前在IC設計排名世界第二，
2022年全球市占率約20.8%，但仍有一些結構性的瓶頸待突破。整體而
言，全球IC設計產業集中度持續增強，若將Apple納入（約9%），
2022年前10大IC設計廠商全球占比達82%（參見圖2）；韓國產業通商
資源部的統計顯示：2022年全球排名前30的IC設計公司占全球市場高
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達90%。表1列出2022年全球(純)IC設計公司營收排名，前五大業者的
營收遙遙領先，排名第五的聯發科約184.2億美元，與之後的業者有相
當大的差異。儘管台灣有聯發科、瑞昱半導體、聯詠科技名列前十名，
但只有聯發科用到先進製程。整體而言，台灣IC設計業者偏重顯示驅動
、電腦、通訊、人機介面IC等傳統優勢、以量取勝之應用。相對而言，
全球前五大領導業者都為平台型IC設計業者，且都利用到先進製程。

資料來源：中經院國際所團隊繪圖分析(2023/8)，
原始數值取自工研院產科所(歷年)半導體產業年鑑。
圖2  IC設計領導廠商全球占比

表1  2022年全球IC設計公司營收排名

資料來源：中經院國際所團隊根據Trend Force資料製表。
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因此，台積電先進製程的主要客戶都是美系國際領導廠商，他們固
然需要台積電，但是他們的晶片可以在國際市場有突出的領導地位，也
受惠於台灣的資通訊供應鏈。輝達的創辦人黃仁勳來台灣，在演講中，
他提到輝達晶片在生成式AI能夠居於領先地位也是因為一些台灣供應鏈
廠商的支援，他就提到過世芯、廣達等多家廠商，而且也和聯發科簽署
合作協議。所以，台灣在高階生成式AI晶片的優勢其實不只是台積電的
先進製程，也包括：IP、台積電先進製程+CoWoS、伺服器+散熱+主
機板等領域的其他業者，形成產業鏈優勢。基於此，我們對盟國應該要
加強訴求，台灣對你們的價值不只是台積電而已，盟國應該要「+Tai-
wan」，強化與台灣的鏈結（詳見曹添旺、陳信宏，2023）。

值得注意的是，儘管美國倡議CHIP 4聯盟，但相關國家在半導體領
域的科技合作和供應鏈韌性合作已兩兩展開（參見圖3）。日本早已推
動日美合作，主要項目包括推進2奈米半導體技術。在2023年，南韓尹
錫悅總統訪美的成果之一是「科技同盟」，將與美國擴大官民半導體合
作，包括第三類半導體、先進封裝等。日本首相岸田文雄訪韓，宣示日
韓擬重啟科技合作，考慮加強在半導體供應鏈、AI、5G/6G、太空衛
星等領域合作。在美國所倡議的CHIP 4聯盟與歐盟「晶片外交」國際氛
圍中，台灣宜因勢利導，爭取互蒙其利的科技國合，讓台灣成為盟國爭
取鏈結的夥伴，形成「盟國+Taiwan」；在新興半導體領域的技術開發
和銜接新興應用領域共同往前推進，創造互惠合作的發展模式。

資料來源：中經院國際所團隊。
圖3  CHIP 4的虛與實：兩兩展開？
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基於上述國內外的發展，政府也在規劃推動為期十年的「晶創台灣
方案」，其具體內容仍在規劃中，但推動的目標包括：以晶片＋AI驅動
民生關鍵產業再創新；發展全球頂尖IC設計訓練基地；在先進晶片與異
質整合成為全球領導；成為全球最大IC新創聚落等。其中，「以晶片＋
AI驅動民生關鍵產業再創新」目的是希望台灣半導體產業的強本發展也
能夠產生外溢效果帶動其他產業的創新發展，以使台灣經濟結構能夠比
較均衡。「晶創台灣方案」也設定了台灣IC設計產業2035年的發展目
標，但整體而言，台灣IC設計業若要在國際市場有進一步的提升，勢必
要能夠突破上述的結構性瓶頸，其中一個檢視目標能否達成的重點在於
：台灣要有多家IC設計業者能夠名列全球前十大，甚至於搶進前五大。
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行政聘任
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其他異動



經驗傳承

台灣經濟學會
補助青年女性學者諮詢與學術研究經驗傳承

報告書

2023年5月26日

執行期間 2022年7月1日至2023年2月28日

薪傳學者 賴宏彬博士 國立中正大學經濟學系教授

青年女性學者 楊茜文博士 逢甲大學財務金融學系助理教授

諮詢日期 第一次諮詢：2022年8月2日 / 第二次諮詢：2023年1月10日

活動規畫建議

本人非常感謝台灣經濟學會的補助，對於青年女性學者而言，不僅是
在學術研究上，也包括教職生涯的規畫與時間的管理。獲得貴學會補
助時，一開始並不清楚確切的進行方式為何，個人認為在規劃與薪傳
學者討論的時程上稍趕。不過，也因為這次經驗，讓本人了解到學術
討論與交流該如何進行，再次感謝台灣經濟學會給予的補助與提供和
薪傳學者討論的機會。

諮詢活動內容

本次補助在執行期間共計有兩次諮詢：
•第一次諮詢，本人將當時剛完成的文章初稿向賴教授請教。賴教授
不僅是針對文章內容提供修改意見，同時也指導我撰寫文章投稿至國
際期刊須注意的事項，尤其是在文章架構與重點脈絡的梳理。此不僅
有助於本人將文章順利修改完成，除了在2022年年會報告外，該文也
已投稿至SSCI國際期刊，目前正在審查中；另外，本人也藉此將當時
正在一審修改中的文章朝賴教授的指導方向進行修改，該文章目前已
刊登在TSSCI期刊。除了文章的修改建議，賴教授也給予一些生活調
整與時間管理的建議，以及未來研究方向的探討，包括資料處理與研
究主題的分享，受益良多。

•第二次諮詢，本人將前次討論的未來研究方向撰寫成2份計畫書向賴
教授指教，收獲相當多，使本人更有信心繼續做研究。此外，在了解
本人的研究方向後，賴教授不僅再次提供更進一步的建議，也表示未
來不排除介紹任何合作的機會，這對於本人來說不只是學術上的協助
，也是一種心理面向的鼓勵。此次執行期間雖然在今年2月底結束，
但與賴教授的交流並未結束，我們已安排4月的學術討論與交流。
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